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HyperX Wrist Rest – tangentbord – tenkeyless

C O O L  K O M F O R T  O C H  S T Ö T D Ä M P N I N G

HyperX Wrist Rest ger behagligt handledsstöd för att användas med en mus eller en mängd olika stora
tangentbord. Det har en undersida av naturligt gummi som förhindrar glid och förblir stabil medan dina
ngrar yger över tangenterna. HyperX Wrist Rest är designat för att hålla länge och har stygn som
förhindrar att det fransar sig och är tillverkad med fokus på kvalitet, så det kommer att ge långvarig komfort
session efter session.

Huvudfunktioner

Svalt och gelfyllt minnesskum

Bekväm vaddering som håller huvudet kallt när spelet hettar till.

Halkfria grepp för maximal stabilitet

Räfflad undersida i naturgummi som håller handlederna på plats.

Högkvalitativ konstruktion med sömmar som förhindrar

fransning

Tillverkad för att erbjuda slitstarkt och hållbart stöd.

Olika alternativ för mus och tangentbord

HyperX Wrist Rest nns i olika storlek för användning med mus eller fullstora,
tenkeyless eller kompakta tangentbord.



Produktnamn Produktnamn: HyperX Wrist Rest – tangentbord – tenkeyless

Produktnummer Produktnummer: 4Z7X1AA

Utseende Primär färg på produkten: Svart;
Storlek: Tenkeyless

Yttermått Bredd (SI): 362 mm ;
Djup (SI): 88 mm ;
Tjocklek (SI): 22 mm

Produktmått SI: 362 x 88 x 22 mm

Förpackningens yttermått SI: 377 x 96 x 31 mm

Vikt SI: 0,28 kg

Huvudförpackningens mått SI: 510 x 396 x 164 mm

Huvudkartongens vikt SI: 8,6 kg

Kvantitet i huvudkarton 20

Kartonger per pall 78

Produkter per pall 1560

Lägsta orderantal 20

Medföljer Handledsstöd

Tillverkargaranti 2 år



FOTNOTER OM MEDDELANDETJÄNSTER

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för
produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti.
HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.
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